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Technisch-Physikalische Anforderungen an die Signallbertragung auf
Leiterplatten

Der Transfer von Informationen auf der Basis von Leiterplatten wird vorerst durch andere Technologien nicht abgeldst werden kdnnen. Natirlich
wird die Kommunikation zwischen elektronischen Geraten tber Bluetooth oder NFC (Near Field Communication) deutlich zunehmen. Nur: Diese
Art der Kommunikation zwischen Maschinen setzt eben gerade die Existenz von Baugruppen mit Leiterplatten als Trager der elektronischen
Komponenten voraus. Die Qualitat der Signallibertragung auf Leiterplatten muss mit der technologischen Entwicklung mithalten kénnen. Die
rein formelle Verbindung mehrerer Netzpunkte mit einer Leiterbahn, deren physikalische Eigenschaften innerhalb eines gewissen Intervalls dem
Zufall Uberlassen ist, ist nicht langer akzeptabel.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

Preis inkl. Preisnachlass: 2,52 €
2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwsSt.: 0,18 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt
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